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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T42756《卡及身份识别安全设备 无触点接近式对象》的第1部分。GB/T42756

已经发布了以下部分:
———第1部分:物理特性;
———第2部分:射频功率和信号接口;
———第3部分:初始化和防冲突;
———第4部分:传输协议。
本文件修改采用ISO/IEC14443-1:2018《卡及身份识别安全设备 无触点接近式对象 第1部

分:物理特性》。
本文件与ISO/IEC14443-1:2018的技术差异及其原因如下:

a) 用规范性引用的GB/T14916替换了ISO/IEC7810,GB/T14916—2022与ISO/IEC7810:

2019两个文件之间的一致性程度为修改,以适应我国的技术条件、提高可操作性;

b) 用规范性引用的GB/T28177.1替换了ISO/IEC15457-1,GB/T28177.1—2011与ISO/IEC15457-1:

2008两个文件之间的一致性程度为修改,以适应我国的技术条件、提高可操作性;

c) 用规范性引用的GB/T42756.2—2023替换了ISO/IEC14443.2—2016,两个文件之间的一致

性程度为修改,以适应我国的技术条件、提高可操作性。
本文件做了下列编辑性改动:
———参考文献中增加了GB/T17554.3,因4.2的注中提及了GB/T17554.3。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本文件起草单位:中国电子技术标准化研究院、北京智芯微电子科技有限公司、楚天龙股份有限公

司、江苏赛西科技发展有限公司、深圳市艾贝特电子科技有限公司、北京安御道合科技有限公司、东信和

平科技股份有限公司、北京眼神智能科技有限公司、北京握奇数据股份有限公司、金邦达有限公司、中关

村芯海择优科技有限公司、上海复旦微电子集团股份有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司、大唐

微电子技术有限公司、紫光同芯微电子有限公司、中电智能卡有限责任公司、上海密特印制有限公司、飞
天诚信科技股份有限公司、北京中电华大电子设计有限责任公司、上海一芯智能科技有限公司。

本文件主要起草人:曹国顺、王于波、蒋曲明、王海明、李永明、张汉就、杨春林、郑江东、刘佳、
程文杰、何凡、邵兴、史春腾、胡瑞璟、杨光伦、白婧、李斌、杜君、盛敬刚、张刚、付青琴、刘晓晨、朱鹏飞、
潘亮、苏爱民。
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引  言

  非接触卡标准包括ISO/IEC10536(紧耦合卡)、GB/T42756(接近式卡)和GB/T22351(邻近式

卡)等。符合以上标准类别的设备分别用在与相关耦合装置非常近、较近和较远距离时进行操作。

GB/T42756《卡及身份识别安全设备 无触点接近式对象》规定了符合GB/T14916的识别卡和

符合GB/T28177.1的柔性薄卡的技术要求,以及使用这些卡进行信息交换。该技术提供了以标准卡

格式以外的形式提供接近式对象的可能性。此外,它不排除在卡上使用其他技术,如参考文献中技术。

GB/T42756由四个部分构成。
———第1部分:物理特性。目的是规定接近式对象的物理特性。
———第2部分:射频功率和信号接口。目的是规定接近式耦合设备(PCD)和接近式卡或对象

(PICC)之间提供能量和双向通信的场的特性。
———第3部分:初始化和防冲突。目的是规定无触点接近式对象初始化和防冲突的要求。
———第4部分:传输协议。目的是确立非接触式环境所需半双工的块传输协议,并规定激活和停活

的步骤。
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卡及身份识别安全设备 无触点接近式对象
第1部分:物理特性

1 范围

本文件规定了接近式卡(PICC)的物理特性。
本文件适用于接近式卡的设计、生产、应用和检测。
本文件与GB/T42756的其他部分结合使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T14916 识别卡 物理特性(GB/T14916—2022,ISO/IEC7810:2019,MOD)

GB/T28177.1 识别卡 柔性薄卡 第1部分:物理特性(GB/T28177.1—2011,ISO/IEC15457-1:

2008,MOD)

GB/T42756.2—2023 卡及身份识别安全设备 无触点接近式对象 第2部分:射频功率和信号

接口(ISO/IEC14443-2:2020,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
集成电路 integratedcircuit;IC
用于执行处理和/或存储功能的电子器件。

3.2
无触点 contactless
完成与卡的信号交换,并向卡提供能量,而无需使用电流元件。
注:不存在从外部接口设备到卡内的集成电路的欧姆路径。

3.3
无触点集成电路卡 contactlessintegratedcircuitcard
载有集成电路(3.1)及耦合手段并通过无触点(3.2)方式与集成电路进行通信的卡片。

3.4
按预期操作 operateasintended
根据GB/T42756的规定,按照制造商描述的方式操作。

3.5
接近式集成电路卡 proximityintegratedcircuitcard;PICC
无触点集成电路卡(3.3)或通过在耦合设备附近感应耦合来进行通信和电能传输的其他对象。
注:通常称为接近式卡。

1

GB/T42756.1—2023




